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声明编码 CN25/00001289.01 
 

温室气体核查声明 
 

以下组织的 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日温室气体盘查清册 
 

和舰芯片制造（苏州）股份有限公司 
 

注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区星华街 333 号 

组织边界：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区星华街 333 号（厂区） 
 

已由 SGS 依据 ISO 14064-3:2019 进行了核查并满足以下要求 
 

ISO 14064-1:2018 
 

 

报告边界 温室气体排放量 

（单位：吨二氧化碳当量） 类别 

直接排放 类别 1 直接排放 123,322.88 

间接排放 

类别 2 输入能源的间接排放 
基于位置：112,456.00 

基于市场：0.00 

类别 3 运输产生的间接排放 523.57 

类别 4 组织使用产品的间接排放 34,176.06 

类别 5 与组织的产品使用有关的间接排放 不适用 

类别 6 其他间接排放 不适用 

 
 
 

 
签署 

David Xin 
Sr. Director - Business Assurance 

签署日期：2025 年 02 月 21 日 
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